
第一伸銅科技股份有限公司 

110年度法人說明會 
110年11月17日 

 

第一伸銅科技(股)公司 



免責聲明 

本簡報之資料陳述係基於本公司對於未
來營運之假設，屬於前瞻性之陳述，具有
風險性和不確定性，故實際經營結果可能
與該上述之前瞻性陳述有實質性差異。 

除法律規定外，無論是由於新信息、未
來事件或其他原因，本公司均不承擔更新
任何前瞻性陳述之義務。 
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LME銅價趨勢 

105年~110年10月LME銅月平均價與年均價曲線圖
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全球金融集團麥格理在2021年10月7日發表未來幾年市場分析對LME銅

價預估。 

2021年 9,149USD/MT 說明： 

(1)礦山供應逐漸趨穩，市場上電動汽車和充

電站普及。銅價未來兩年下跌後，從

2024年~ 2030年LME銅價將往上攀升。 

(2)標普全球普氏分析表示，插電式輕型電動

汽車的銷售量，預計將從2020年的310萬

輛增至2021年600萬輛，2026年將增至

1,250萬輛，2030年將增至2,170萬輛。 

2022年 8,563USD/MT 

2023年 8,000USD/MT 

2024年 8,250USD/MT 

2025年 8,750USD/MT 

2026年 9,250USD/MT 
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LME銅價未來預估 



紅銅片

21.66%

黃銅片

13.36%磷青銅片

3.32%
高性能銅片

33.55%

特殊合金

7.10%

鍍錫銅片

21.01%

項次 產品別 占比(%) 

1 紅銅片 21.66 

2 黃銅片 13.36 

3 磷青銅片 3.32 

4 高性能銅片 33.55 

5 鍍鍚銅片 21.01 

6 特殊合金 7.10 

7 合計 100 

一、 各主要產品所占銷售比 
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國內

61.42%國外

38.58%

二、 國內外銷售比與國外區域各國銷售比 

國內外銷售比 國外區域各國銷售比 
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中國含港

澳

56.26%

其他

1.92%

日本

4.25%

泰國+越南

+菲律賓

25.04%

新加坡+馬

來+印尼

12.53%



三、 主要產品用途趨勢 
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5G 

通訊基地台 (裸材) C19210、C1020 

智慧手機散熱 (裸材) C1814、C5191 

智慧手機連接器 (裸材) C1814、C7025、C14415 

燃油與電動汽車 

連接器 / 端子 (裸材、鍍錫材) 
C194、C19210、C4250、C1100、
C2600、C7025、C5191 

車用電子 (裸材) C194、C19210、C7025、C151 

蓄電池 (裸材) C1020、C1100 

充電椿 (裸材) C1100、C1814 

半導體 

積體電路 (裸材) C194、C7025 

單體 Discrete / Power (裸材) C194、C19210 

LED (裸材) C194、C19210 

電動工具 蓄電池 (裸材、鍍錫材) C1100、C50715、C50710 

消費性電子 3C產品 (裸材、鍍錫材) C2680、C5191、C5210 

均熱片 CPU (裸材) C1100、C1020、C151、C1814 
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四、 產銷與市場結合發展方針 
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半導體材料增加薄板供應，並逐漸批量導入生產供應蝕刻

製程之材料。 

紅銅自行研發生產導電率IACS 100%銅錠。 

研製高散熱、高耐軟化鋯銅合金。 

研發試作高導電、高強度的新合金材料。 

銅板二次加工產品，以C2600與C2200為沖製品，開始多

種類接單供應。 

加重半導體與汽車相關產品供應量。 


